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	4.2   SEM micrographs ของ Stat-konP®Pทางการค้าก่อนขึ้นรูป ที่กำลังขยาย (ก) 100 เท่า และ  28
	(ข) 250 เท่า และ Stat-konP®Pบด ก่อนขึ้นรูป ที่กำลังขยาย (ค) 100 เท่า และ (ง) 250 เท่า
	4.4   SEM micrographs ของวัสดุคอมโพสิตระหว่าง Stat-konP®Pที่มีขนาดต่างๆ กับแปรงถ่าน 31
	ที่ความเข้มข้น 40% โดยน้ำหนัก ผสมแบบใช้สารละลาย และมีการเติมไซเลน ที่กำลัง
	ขยาย 50 เท่า (ก) Stat-konP®Pทางการค้า (ข) Stat-konP®Pบด และที่กำลังขยาย 100 เท่า
	(ค) Stat-konP®Pทางการค้า (ง) Stat-konP®Pบด
	4.5   SEM micrographs ของวัสดุคอมโพสิตระหว่าง Stat-konP®Pที่มีขนาดต่างๆ กับแปรงถ่าน 32
	ที่ความเข้มข้น 50% โดยน้ำหนัก ผสมแบบใช้สารละลาย และมีการเติมไซเลน ที่กำลัง
	ขยาย 50 เท่า (ก) Stat-konP®Pทางการค้า (ข) Stat-konP®Pบด และที่กำลังขยาย 250 เท่า
	(ค) Stat-konP®Pทางการค้า (ง)  Stat-konP®Pบด
	4.6   SEM micrographs ของวัสดุคอมโพสิตที่เตรียมจาก Stat-konP® Pทางการค้าที่ปริมาณ 34
	แปรงถ่าน 32% โดยน้ำหนัก ที่มีการเติมไซเลน ที่กำลังขยาย 50 เท่า (ก) ผสมโดยใช้
	สารละลาย และ (ข) ผสมไม่ใช้สารละลาย และที่กำลังขยาย 100 เท่า (ค) ผสมโดยใช้
	สารละลาย และ (ง) ผสมไม่ใช้สารละลาย
	4.7   SEM micrographs ของวัสดุคอมโพสิตที่เตรียมจาก Stat-konP® Pทางการค้าที่ปริมาณ 35
	แปรงถ่าน 40%โดยน้ำหนัก ที่มีการเติมไซเลน ที่กำลังขยาย 50 เท่า (ก) ผสมโดยใช้
	สารละลาย (ข) ผสมไม่ใช้สารละลาย และที่กำลังขยาย 100 เท่า (ค) ผสมโดยใช้สาร
	ละลาย (ง) ผสมไม่ใช้สารละลาย
	4.8   SEM micrographs ของวัสดุคอมโพสิตที่เตรียมจาก Stat-konP® Pทางการค้าที่ปริมาณ 36
	แปรงถ่าน 50% โดยน้ำหนัก ที่มีการเติมไซเลน ที่กำลังขยาย 50 เท่า (ก) ผสมโดยใช้สาร
	ละลาย (ข).ผสมไม่ใช้สารละลาย และที่กำลังขยาย 100 เท่า (ค) ผสมโดยใช้สารละลาย
	(ง) ผสมไม่ใช้สารละลาย
	4.9   SEM micrographs ของวัสดุคอมโพสิตระหว่าง Stat-konP®P ทางการค้ากับแปรงถ่าน ที่ 38
	ผสมแบบใช้สารละลาย.(Solution blending).ที่มีการเติมไซเลน ที่ความเข้มข้นแปรง
	ถ่าน 32.%.โดยน้ำหนัก ที่กำลังขยาย (ก) 50 เท่า และ (ข) 250 เท่า, ความเข้มข้นแปรง
	ถ่าน 40 %โดยน้ำหนัก ที่กำลังขยาย (ค) 50 เท่า และ (ง) 250 เท่า และที่ความเข้มข้น
	แปรงถ่าน 50 %โดยน้ำหนัก ที่กำลังขยาย (จ) 50 เท่า และ (ฉ) 250 เท่า
	4.10 SEM micrographs ของวัสดุคอมโพสิตที่เตรียมแบบไม่ใช้สารละลาย (Dry blend) ที่ 39
	ผสมแปรงถ่าน ที่กำลังขยาย 100 เท่า ความเข้มข้นแปรงถ่าน 32 % โดยน้ำหนัก (ก)
	ไม่เติมไซเลน และ (ข) เติมไซเลน และความเข้มข้นแปรงถ่าน 40.%โดยน้ำหนัก (ค)
	ไม่เติมไซเลน และ (ง) เติมไซเลน
	4.11 SEM micrographs ของวัสดุคอมโพสิตที่เตรียมแบบใช้สารละลาย (Solution blending)  40
	ที่ผสมแปรงถ่าน ที่กำลังขยาย 100 เท่า ความเข้มข้นแปรงถ่าน 32 % โดยน้ำหนัก
	(ก) ไม่เติมไซเลน และ (ข) เติมไซเลน และความเข้มข้นแปรงถ่าน 40.%โดยน้ำหนัก
	(ค)ไม่เติมไซเลน และ (ง) เติมไซเลน
	4.12 ผลของขนาดอนุภาค Stat-konP® Pที่มีต่อค่า Tensile strength ของวัสดุคอมโพสิตที่เตรียม 42
	แบบใช้สารละลายที่ปริมาณแปรงถ่าน 32% และ 40%โดยน้ำหนัก
	4.13 ผลของขนาดอนุภาค Stat-konP® Pที่มีต่อค่า Tensile strength ของวัสดุคอมโพสิตที่เตรียม 42
	แบบไม่ใช้สารละลายที่ปริมาณแปรงถ่าน 32% และ 40%โดยน้ำหนัก
	4.14 ผลของการใช้สารละลายไดคลอโรมีเทนในการผสมที่มีต่อค่า Tensile strength ของ  44
	วัสดุคอมโพสิตที่เตรียมจาก Stat-konP®Pทางการค้าที่เติมไซเลน เปรียบเทียบกับการไม่
	ใช้สารละลายในการผสม (Dry blend)
	4.15 ผลของการใช้สารละลายไดคลอโรมีเทนในการผสมที่มีต่อค่า Tensile strength ในการ  44
	เตรียมวัสดุคอมโพสิต Stat-konP®Pบดที่เติมไซเลน เปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารละลาย
	ในการผสม (Dry blend)
	4.16 ผลของปริมาณแปรงถ่านที่มีต่อค่า Tensile strength ในการเตรียมวัสดุคอมโพสิต  46
	ระหว่าง Stat-konP® Pทางการค้ากับแปรงถ่าน
	4.17 ผลของขนาดอนุภาค Stat-konP®Pทางการค้าที่มีต่อค่า Electrical Conductivity ของวัสดุ 48
	คอมโพสิต ที่เตรียมแบบใช้สารละลาย (Solution blending)  และมีการเติมไซเลน
	4.18 ผลของขนาดอนุภาค Stat-konP®Pทางการค้าที่มีต่อค่า Electrical Conductivity ของวัสดุ 49
	คอมโพสิต ที่เตรียมแบบไม่ใช้สารละลาย (Dry blend) และมีการเติมไซเลน
	4.19 ผลของการใช้สารละลายในการผสมที่มีต่อค่า Electrical Conductivity ในการเตรียม 50
	วัสดุคอมโพสิต Stat-konP®Pทางการค้ากับแปรงถ่าน ที่มีการเติมไซเลน
	4.20 ผลของการใช้สารละลายในการผสมที่มีต่อค่า Electrical Conductivity ของวัสดุ  51
	คอมโพสิต Stat-konP®P ทางการค้ากับแปรงถ่าน ที่ไม่เติมไซเลน
	4.21 ผลของไซเลนที่มีต่อค่า Electrical conductivity ในการเตรียมวัสดุคอมโพสิตแบบใช้ 52
	สารละลาย (Solution blending)
	4.22 ผลของไซเลนที่มีต่อค่า Electrical conductivity ในการเตรียมวัสดุคอมโพสิตแบบ ไม่ 53
	ใช้สารละลาย (Dry blend)
	4.23 ผลของตัวแปรต่างๆที่มีต่อค่า Electrical conductivity ในการเตรียมวัสดุคอมโพสิตผสม 55
	ระหว่างแปรงถ่าน และ Stat-konP® P
	ก.1   ภาพถ่าย SEM กล้อง BEI ของแปรงถ่านก่อนการขึ้นรูปที่กำลังขยาย 100 และ 250 เท่า 62
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